电子元器件产品的五大特点是什么?
 
    1、产品门类多，品种繁杂。仅根据原电子部编制的电子产品分类和编码统计，电子元器件除集成电路以外的产品就有206个大类2519个小类，其中电真空器件13大类260个小类；半导体分立器件（包括激光、光电子器件等）18大类379小类；电子元件17个专业，161大类1284小类。电子材料有14大类596小类。 
    2、专业性强，又是多学科集合，生产技术和生产设备、测试技术和设备，差异很大。这不仅是电真空器件、半导体器件、电子元件之间的差异，在它们每个行业内的各个大的门类，甚至小类之间差异也很大，如不同的显示器件，不同的元件，就是不同的电容器、电阻器、敏感元器件也不同，当然同类产品不同阶段，也需不同的生产技术和方式，所以是一种电子元器件就有一种生产线，一代元器件产品就是有一代生产线；有的专业如生产多层印制电路板的企业需要每年增添新设备。 
    3、成套性和成系列。这是由整机的电子线路、频段和频率特性、精度、功能、功率、储存和使用的条件及环境、使用寿命的要求来决定的。 
    4、投资强度差异大，不同时期差异也很大，尤其是生产规模，产品成品率不同，对生产条件、生产环境要求不同。其中属高新技术，又需规模化大生产的产品其投资规模比"八五期间"已提高一个数量级，常达以亿美元计，最低也在5000万美元；而另一些产品，技术难度虽然也高，产量有限，设备自动化较低，其投资强度也小得多。 
    5、每种电子元器件及其产业都有其不同的发展规律，但它们与电子整机、系统的发展，包括电子技术，整机的结构、电装工艺技术的发展密切相关，成为一一对应关系。但在产业发展上，无论是电子器件与整机系统之间，还是各类电子元器件之间，则是相互促进、相互制约。 
    新型电子元器件体现了当代和今后电子元器件向高频化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、响应速率快、高分辨率、高精度、高功率、多功能、组件化、复合化、模块化、智能化、环保节能等的发展趋势。 

 

